附件:

第五届材料微结构与性能学术会议参会信息表

	单位名称
	

	姓  名
	职  务
	电话
	邮箱
	参与分论坛：（填写字母即可）

A.材料学科建设与发展分论坛（参加A论坛代表请选择专题）；

A1：人才培养 或  A2：学科建设

B.无机光电材料分论坛 

C.材料表征与计算分论坛

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	住宿信息
	房间数量：        间   预定会期：25日晚            26日晚           27日晚        

	
	注：本次会议协议酒店为西溪宾馆（文二西路803号）。

	就餐信息
	25日晚            26日中             26日晚           27日中            27日晚         

	交通信息
	是否需要提供接送服务： 需要             不需要         
来杭航班/火车班次、到达时间：                               
离杭航班/火车班次、出发时间：                              

	发票内容
	发票单位全称：                                     纳税识别号：                                   
接收电子发票邮箱:                              

	
	注：本次会议注册费委托“浙江百朋科技发展有限公司”代收，并开具增值税电子普通发票。

	注册费
	注册费：费用为1500元/人。参与“材料学科建设与发展”分论坛的单位每家免收一位参会代表的注册费，其余参会代表请提前或现场缴纳。缴费方式为银行汇款或扫码付款。

方式一：银行汇款

名称：浙江百朋科技发展有限公司

纳税人识别号：91330106MA2CCG692G

开户行：中国建设银行杭州浙大支行

账户：33050161618600000211

方式二：扫码付款
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缴费时请务必在添加备注栏中注明“姓名+微结构+分会场代号（ABC）”。A：材料学科建设与发展 B：无机光电材料 C：材料表征与计算。如“姓名+微结构+A”。参会时请提供银行汇款凭证。

	温馨提醒
	参会代表请务必保证来杭前14天内无新冠肺炎疑似症状、疫情严重地区人员接触史、疫情严重地区驻留史或其他任何疑似情况。


注：请将此表填好发送至各分论坛负责人邮箱。


